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Настоящий стандарт распространяется на интегральные микро
схемы (ИС) и полупроводниковые приборы (Г1П) (далее — изделия), 
предназначенные для использования в технологии поверхностного 
монтажа, и устанавливает требования к их перспективным конст
рукциям и выбору унифицированных размеров.

Стандарт является обязательным документом при разработке 
изделий для поверхностного монтажа, обеспечивающих выполне
ние требований автоматизированной сборки аппаратуры.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, их пояснения 
и буквенные обозначения по ГОСТ 17467, ГОСТ 18472 и 
приложению 1 настоящего стандарта.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ИС И ПП

1.1. Изделия должны удовлетворять требованиям автоматизи
рованной сборки аппаратуры без предварительной технологической 
подготовки (рихтовка, формовка, обрезка выводов и т.п.) и 
выдерживать технологические воздействия по стандарту на 
изделия для автоматизированной сборки аппаратуры.

1.2. Изделия должны иметь форму и качество поверхностей, 
позволяющих проводить захват и удержание изделия вакуумным 
инструментом.

Издание официальное 
*

©  Издательство стандартов, 1992 
©  Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью иди частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разреше

ния Госстандарта России
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1.3. При разработке ИС и ПП, размеры которых отсутствуют 
в ГОСТ 17467 и ГОСТ 18472, необходимо руководствоваться 
настоящим стандартом. Выбранный типоразмер конструкции в 
последующем вводится в установленном порядке соответственно 
в один из указанных выше государственных стандартов.

1.4. Конструктивные исполнения изделий и требования к их 
габаритным, установочным и присоединительным размерам при
ведены в разд. 2, 3 и 4.

Предельные значения размеров, приведенные в разд. 2, 3 и 4, 
определяют интервал, в пределах которого выбирается размер с 
допуском. Значение поля допуска на габаритные размеры изделия 
должно быть не хуже 14-го квалитета по ГОСТ 25347. Конкретные 
значения размеров с допусками указывают в НТД на изделие.

1.5. Шаг выводов выбирается из ряда; 1,27; 1,0; 0.8; 0,65; 
0,5; 0,4; 0,3 мм — для ИС; 2,3; 1,9; 1,7; 1,5; 0,95; 0,65 мм — 
для ПП.

П р и и с ч в и и с . Шаг выводов 1,27 мм н кратное ему попускается 
применять я изделиях, являющихся полными аналогами «рубежных изделий и 
предноашчеиных для использования • аппаратуре общепромышленного примене
ния.

1.6. Изделия должны иметь выводы, выполненные по форме 
и геометрическим параметрам, позволяющим обеспечить гаранти
рованный электрический контакт н крепление корпуса к контак
тным площадкам печатной платы посредством пайки.

Варианты форм выводов изделий и их геометрические пара
метры показаны на черт. 1—6.

1.7. Основными геометрическими параметрами выводов явля
ются площадь проекции части выводов, предназначенной для 
монтажа, и плоскостность их расположения на установочной 
плоскости печатной платы.

1.7.1. Площадь проекции части вывода на установочную 
плоскость, характеризующая контактную поверхность вывода, 
определяется путем проведения условной плоскости параллельно 
установочной на теоретически выбранном расстоянии Лу Указан
ная площадь проекции части вывода определяется значениями Ьр 
и Lp (черт. 1—6).

Предельные отклонения расположения выводов от их номи
нального расположения характеризуются позиционными допусками 
расположения w и v.

С учетом возможного отклонения вывода от номинального 
положения площадь проекции его части, предназначенной для 
монтажа, определяется произведением Ь$ * 1г, где Ь$ = bpmax + w и
h  — / р т а х  +  V.

Значения величин A y  bPi Lp, w, v установлены в разд. 2, 3 
и 4 для соответствующего конструктивного исполнения изделий.
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Конкретные значения Ьр и Lp и их допуски приводятся в 
НТД на изделие.

П р и м е ч а н и е .  Размеры проекций частей выведем», предназначенных 
дли монтажа, не учитывают допусков конструкции печатной платы и точности 
поаицироеаник автоматизированным оборудованием.

1.7.2. Отклонение от плоскостности расположения концов 
выводов относительно установочной плоскости характеризуется 
допуском плоскостности и нс должно превышать значения у.

Конкретное значение допуска плоскостности у  приводится в 
НТД на изделие в соответствии с требованиями, установленными 
в разд. 2, 3 и 4.

1.8. В изделиях должны быть предусмотрены элементы (ключ), 
однозначно определяющие положение вывода №1.

Для ИС роль ключа могут выполнять скос горизонтального 
или Си) вертикального ребра корпуса на стороне расположения 
вывода N$1 и маркировочная метка на поверхности корпуса 
изделия, расположенная полностью или частично в заштрихован
ной области, указанной на черт. 7—9.

2-221*
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Условна* Условная плоскость

Для ПП роль ключа выполняют форма или расположение 
выводов относительно установочной плоскости.

1.9. Нанесение размеров на габаритных чертежах микросхем 
приведены в приложении 2 (табл. 12).

Нанесение размеров на габаритных чертежах диодов приведено 
в приложении 2 (табл. 13).

Нанесение размеров на габаритных чертежах транзисторов 
приведено в приложении 2 (табл. 14 и 15).
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Черт. 6

2. ТРЕБОВАНИЯ К ГАБАРИТНЫМ. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ И 
УСТАНОВОЧНЫМ РАЗМЕРАМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

2.1. М и к р о с х е м ы  в к о р п у с а х  с д в у х р я д н ы м  
р а с п о л о ж е н и е м  в ы в о д о в ,  с ф о р м о в а н н ы х  в 
с т о р о н ы  о т  к о р п у с а  ( и с п о л н е н и е  I )

I — яти расположения амлуяльиого клоча на агрхисИ плоскости корпуса;

р )  - обозначает выступающее паке допуска расположения 
Черт. 7
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Размеры микросхем должны удовлетворять требованиям, при
веденным на черт. 7 и в табл. 1 и 2.

Размеры, зависящие от значения е, приведены в табл. 1 и 
размеры, зависящие от значения e i ,приведены в табл. 2.

мм
Т а 6 л и и я I

ОГюэиУкт«с
paixcpj Зиляемне рязмерсо

а КОМИ»!. 1.27 1.0 0.8 0.65 0.50

А нс более 0.5 ли. где н и  -  3. 4. 5. б. 7

А\ ис менее 0.00 или 0 > ,1 
0.15 ' L,n 0.3

0.00
не батее 0.150 НОМИП. 0.30

Ьг не менее 0.25 0.3 0.25 0.20 0.10
не более 0.50 0.5 0.56 0.40 0.30

ь$ но более 0.63 0.7 0.61 0.53 0.38

с не менее 0.10 0,10
не более 0.35 0.25

D ис менее <л/2— » с + Ц р +  0,1+м
не более (я/2 г) или (н/2 + 1) • с

*1 не менее 0.40

ь
нс менее 0.30 0.40
не более 1.4 1.20

'2 нс более 1.60 1,40
и нс более Не регламентируется, определяется расчетным путем
V не более 0.20
W не батее 0.13 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.08
У не баксе 0.20 0.10
г не более 0.5 е или е

б иомин. 45-

в не менее 2‘
ис более ю-

П р и м е ч а н и е .  Значение .4i -  0—0,15 мм применяется для крепления 
изделия к плате клеем.

Значение Ai -  0.1—0.3 мм применяется при использовании других методов 
крепления изделия к плате.
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Обссммсмис
рммс»в >U4Cini« pjxvtpo*

0

—

намин. 5,72 7,62 9.53 11,43 13.35 15,20 17,10

ПС менее 1.20 1,20 1.80 1.80 2.60 2.60 2.60
Л2

не более 1.80 1,80 2.60 2.60 3,40 3.40 3.40

Е
не менее 3.80 5,00 6.30 8.20 10.00 11.80 13.60

не более 4.70 6,20 8.10 10.00 11,50 13.40 15.30

Ив не менее 5.70 7,60 9,50 11.40 13.30 15.20 17.10

не более 7.00 8,90 10.80 12.70 14.60 16.50 18.40

<?1
не менее 0.60 0.60 0.80 0.80 1.20 1.20 1.20

не более 0.85 0.85 1,30 1.30 1,70 1.70 1.70

2.2. М и к р о с х е м ы  в к о р п у с а х  с 4 - с т о р о н *  
н и м  р а с п о л о ж е н и е м  в ы в о д о в ,  с ф о р м о в а н 
н ы х  в с т о р о н ы  о т  к о р п у с а  ( и с п о л н е н и е  2 )  

Размеры микросхем должны определяться в пределах, приве
денных в табл. 3 и на черт. 8.
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I  — хо>1.-> рж полож им, тнуам м вго к/ж»» ио xpuK i'i м о ск ал и  mpnyca; 2 — мехлыгаккиП

( г )  -  овойычлст ныьтуняоике пахе допуска расположение
^  Черт. 8

кдюч:
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Обояычгннс
pnmcpj 3n»Mutc pxiMepon

В помни. 1.0 O.S 0.65 0.5 0.4 0.J

А нс более
0 ,6/11 *-0.2. где 

иг -  2. 3. 4. 5. 7

0.5 in. roe
hi -  3. 4. 5. 6. 7, Я. 9, 

10

Ai нс менее 
нс более S S  «

0.00'
0.30

О.СИ
0.2.

f0,25 
,MH J0.50

Л) нс менее 1.0 т, inc in -  1.0. 1.5. 2.0; 2,5; 3.0; 3.5; 4.0

в помин. 0.3 0.25

by нс менее 0.30 0.25 0.20 0.10 0.05 0.05

не более 0,50 0.45 0.40 0.30 0.22 0.15

bs нс более tw in  ♦

с нс менее 0.10 0.05
не более 0.30 0.20

D. Е  
квад
рат
ный 
кор
пус

нс менее Дю х—0,2: /*.»пом—0.2

ИОМН11-
5 4, 6 4. где 4 -  1. 2. 4 

20 ♦ 4in, i;to rn -  3. 4. 5. 6

не более Д т  + 0,2; Еиач -*0.2

D
прямо
уголь

ный
кор
пус

нс менее Лшм — 0.2

НОМ ИИ. 7k; 5-24. где 4 -  1. 2. 4

не более A m i ♦ 0.2

Е
П ремо- 
уголь
ный 

корпус

не менее Лион— 0.2
—

помин.
При П -  74. E  -  54. при D -  5-2к. 

E  -  74. где 4 - 1 . 2 .  4
нс более Еш*л + 0.2

ш номин. Hr> -  lr

4l нс менее 0.5
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О&ышгмчмк
Р

Значение р л м р < »

В м ам ин . Н е  -  Ц ,

Н о
н е  м ен ее О т к  +  2 L n ir , / /о м * » — 0 ,2

н ам и н . — Dim»i ♦  2/.ЦОМ
н е б о л ее О аЛ\  +  2  L  я м ПОш-ал *  0 .2

Н е

н е  м ен е е £ n io  +  2 / / t 'n A i  —  0 .2
пом ни . — fc*avi *  2  L  ком

н с более Паях * 2  1, mix H e  iiom  +  0 .2

L i
н е  м еи сс 2.1 0 .3

н ам и н . — 1 .0
н с  более 2 .3 1.2

L p

н е  м е к с с 1.0 0 .3 5
м ам ин . — 0 .6 5

не б о л ее 1.9 0 .9 5

•г н с  б а т с с

_____ 2 l _ н е  б а т е е Н е  регявм ем ти рустсн
V н е  б а т е е 0 .3
w н с  б а т с с 0 .2  | 0 .1 6  | 0 .1 3 0 .0 »  | 0 .0 6 5  | 0 .0 5

______ l ____ н е более 0 .2 0 .1

ID н е  б а т с с x D lu t  “  I A thx —  ( п о  —  1) • С +  wJ -0 ,5

н е  боле* lE n a x  -  IB m tx  —  <IIE —  I)  - c  +  w) 0 .5

_  t> МОНИН. 45*

в н е  м енее 0*

н е  б а* е е 10*

2 . 3 .  М и к р о с х е м ы  в к о р п у с а х  с 4 - с т о р о н н и м  
р а с п о л о ж е н и е м  в ы в о д о в ,  с ф о р м о в а н н ы х  п о д  
к о р п у с  ( и с п о л н е н и е  3)

Размеры микросхем приведены на черт. 9, в табл. 4 и в ГОСТ 
17467 (4501-4520).
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/ — хам рас поломи... визуального ключа; 2 -  а мол Nf I при прохождении ос» симметрии 
корпуса черед маэд: 2 — «мюп N* 1 при прохождении оси симметрии корпуса между ямвола- 

ми; 4 — ме мин.чсои.н ключ; S — выступ (наличие выступа не регламентируется)

Черт. 9
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Т а б л и ц а  4 
мм

O frK IU 'IC IIH C

р а з м е р а
Значение рахчерон

-Ь,- не более i p m ix  +  •*'

h не более I f  ♦  V

V н е  более 0 . 2

W не более 0 . 2

Л _____________
не более 0 .1

Р 1IOMHH. 45*

У Н О М Н П. 45*

3. ТРЕБОВАНИЯ К ГАБАРИТНЫМ. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ И 
УСТАНОВОЧНЫМ РАЗМЕРАМ ДИОДОВ

3 . 1 .  Д и о д ы  в ц и л и н д р и ч е с к и х  б е з в ы в о д н ы х
к о р п у с а х

Размеры диодов приведены на черт. 10 и в табл. 5.

Черт, ю
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Т а б л и ц а  5 
ми

0£<ч||.1'1гн11г рлэигпл Вэрмякты типодожерол

1 2 3 4

Л1 не менее 0.0 0.0
не более 0.2 0.2

0 HOMMII. 0.3 0.3

не менее 0.2 КД-34 0.2
O f,

нс более 0.4 по
ГОСТ 18472 0.4

не белее 0.5 0.5

D
нс мсисс 1.4 2.0 2.4
нс белее 1.6 2.1 2.6

_£i ПОЧИН. 3.2 3.2

и
нс менее 3.3 3.3
не более 3.7 3.7

h не более 1.3 1.5 1.7

3.2. Д и о д ы  в п р я м о у г о л ь н о м  к о р п у с е  с 
л е н т о ч н ы м и  ф о р м о в а н н ы м и  в ы в о д а м и  

Размеры диодов приведены на черт. 11 и в табл. 6.
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I  —  к м  p » c n a io « w «  визуального ьяоча

Черт. 11
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S Й ?  | 8 8 8 2  2 8  | 2 g а ЯO N n *1 o’ S V Л ‘ 2 о
„ || i i  i 2 M  i i i i 5  i i i i

* ? У 8 2 8 I 8 i 2 8 2 8 , 2 3 .  , с* © — cl o <o V V? Os' о 1

*4? 8 8 8 , 2 2 8 8 2 8 . 8 Я 8 Я«*>©•*> n n о  ■« N r*> ' S  О  —  О

-  и 1 м  8  1 1 1 1 1 1 5 N  1 1

S | 8 8 2 g  , 8 1 2 8 2 8 , 8 Я | I
N O N  N О •* — M 1 чО О

1

841? 2.
60

0.
20

2.
40

2.
10

2.
10

0.
30

4.
60

2.
Ю

3.
90

6.
50

0.
75

1.
00

0.
25

• и 1 1 1 § 1 1 1 1 1 ! 5 1 1 1 1

8 * * 3 2. * 1 8. 1 8 2 8 | 8 * |  ,

S « 4  К 8 8 2 | 8 8 2 8 8 8 . 8 Я 8 ЯN O N  -  -  О ч  -  -СО — О

-  И | 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1

И ! а 3 8  1 З ' З З З З  1 5 3 i  1

84? U5 0.
10 1.
35

0.
70

0.
70

0.
20

2.
85

1.
70

3.
85

 
0.

40
 

0.
60

 
0.

20

«• И | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 I I  ы

M l " 3  ■ З ' З З ' З  • S 3 '  1

84? 1,
10

0.
10

1.
00

0.
40

0.
40

0.
20

1.
80

1,
35

2.
70

0.
40

0.
60

0.
20

* i f 1 1 1 о* 1 1 М  1 1 n- М  1 1

8 j  i " 1  ' З ' З З ' З  ' 3 3 '  '

1i f 1 -S'-с *

2
2
С.
С
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ГАБАРИТНЫМ. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ И 
УСТАНОВОЧНЫМ РАЗМЕРАМ ТРАНЗИСТОРОВ

4.1. Т р а н з и с т о р ы  в к о р п у с а х  с ф о р м о в а н 
н ы м и  в ы в о д а м и  

. 4.1.1. Исполнение I
Размеры транзисторов приведены на черт. 12 и в табл. 7.

Черт. 12
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ОГю м у к н х с

р о м р о
Варианты типорптиерл»

1 2*

л
н е  м ен е е — 0 .8 5

н е  более 1 .1 0

Л1
н с  MCIICC 0 .0 0 0 .1 0

н е  б а т с с 0 .1 0 0 .1 0 0 .2 0

•*2
н с  м ен ее 0 .8 0 о . 65

н с  б о л ее — 0 .9 5

и помин. 0 ,2 0 -

ъ
»*с м ен ее 0 .3 0 0 .3 8

i «  б о л ее 0 .4 0 0 .4 6

bs н с  б о л ее 0 .6 0 0 .5 6

с н е  м ен ее 0 .1 0 0 .0 9
н с  б о л ее 0 ,2 5 0 ,1 5

D н е  м ен ее 1 .8 0 2 .8 0

н с  б а т с с 2 .2 0 3 .0 0

Е н е  м ен е е 1 .1 0 1 .2 0

н с  б о л ее 1 .3 5 1 .4 0

0 иоммм. 0 .6 5 0 .9 5

0 МОХИН. 1.90 1.80

Н е
н е  м ен ее 2 ,0 0 2 ,1 0

н е  б а т с с 2 .2 0 2 .5 0

L a
i «  м ен е е — 0 .4 0

н е  б о л ее — 0 .6 0

h
н е  м ен ее 0 .1 5 0 .4 0

н е  б а т е е 0 .3 0 0 .6 0

! l н е  более 0 .5 0 0 .8 0

Ox н е  м ен ее 0 .2 0 0 ,5 0

н е  б а т с с — 0 .6 5
w н е  б а т е е 0 .2 0 0 .1 0
V н е  более 0 .2 0 0 .2 0

П р и м е ч а н и е .  Размеры. отмеченные знаком ф, (кроме размеров As. ei, 
h . н\ v ». являются справочными.
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4.1.2 Исполнение 2
Размеры транзисторов приведены на черт. 13, в табл. 8 и в

ГОСТ 18472 (КТ-48).

/lbjES) ®jyEBw
плоскость g

ШЛ

й ш ж

н и
Ьв

Проекции члсто дМ о М , присадим для 
монтажа, на устамйоинуя плоскость

Черт. 13
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Обояпчегак Зшчешк размерна

bi нс более 0.56
нс более 0,93

Е номмн. 1.80

нс менее 0.40
не более 0.60

М _________ нс более 0.80
V не более 0.20
W нс более 0.10
У нс более 0.10

4.1.3. Исполнение 3
Размеры транзисторов приведены на черт. 14 и в табл. 9.

Черт, м
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Т а б л и ц а  9
мм

Обозначение
рымера

Значение римгроч

Nf ИРИС* ионии. нс белес

л — — 1.80
0.02 - 0.12

Лг 1.45 - -

в - 0.3 -

*>, 0,60 - 0.80

V 2.90 — 3.10

bi — — 0.90

Ьь — - 3.20
е 0.20 — 0.35
Г) 6.30 - 6.70

0 - 2.3 -

Ш - 6.3 -

£ 3.30 — 3.70

Н е 6,70 — 7.30

Ч> 0.90 — 1.30

h - — U 0
V — — 0,20
W — — 0.10

У — — 0.20
г — — 1.05
е - - ю-
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4.2. Т р а н з и с т о р ы  в к о р п у с а х  с т е п л о о т 
в о д о м

4.2.1 Исполнение 1
Размеры транзисторов приведены на черт. 15, в табл. 10 и в 

ГОСТ 18472 (КТ-47).

Обозначение
размера

Значение размеров

bs не более 0,63

ь$ не более 0.68

Ьб не более 1.93

/2 нс более 1,50t
h нс более 1,80

6 не более 3,70

W нс более 0,13

У не более o.i
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4.2.2. Исполнение 2
Размеры транзисторов приведены на черт. 16, в табл. 11 и в 

ГОСТ 18472 (КТ-49).

черт. 16

П р и м е ч а н и е .  Допускаете* Отсутствие среднего вывода.
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Обоз
Р»

•имение
змерл Зикчсш к размеров

И ПОМИН. 0 .5 0

л __________ н с  б о л ее 1.20
bi и е  более 6 .8 0

Не
н е  м ен ее 1 5 .8 0

н е  бодсс 1 7 ,0 0

/i и е  более 3,5
J i ___________ н е  б а к е 2 .9

J i ___________ н с  б а к е 8 .5
w н с  б а к с 0 .2 5

У н е  б а к с 0,10

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ Н НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ. 
ИХ ПОЯСНЕНИЯ И БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Термины и определении
1.1. Устатювочипа плоскость — плоскость, на которую свободно опираются 

выводы корпуса.
1.2. Условнак плоскость — плоскость, лронеленива параллельно установочной 

плоскости нп расстоянии Aj.
Расстояние Aj валяется теоретическим, условно выбранным размером, который 

ие характеризует какие-либо конструктивные элементы корпуса. Этот размер 
выбирается для каждого корпуса так, чтобы длина зоны проекции вывода L* 
вмялась максимальным приближением к длине вывода, используемой Д.тв монтажа, 
т.е. длина части вывода, которая припаивается к печатной плате.

2. Буквенные обозначения
bp- bpi, b fi  — ширина проекции рабочей части вывода на установочную 

плоскость или ширина вывода;
bi. Ьь — ширина проекции части вывода на установочную плоскость с учетом 

позиционного допуска;
е' —  шаг между осими выводов;
*1 — расстояние между центрами проекций части выводов, пригодной для 

моитажа на установочную плоскость;
ер — расстояние между центрами проекций части выводов, пригодной для 

монтажи в направлении размера ГУ.
ек — расстояние между центрами проекций части выводов, пригодной дли 

монтажа в направлении размера Е;
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/*. /л — длина проекции части вывода ia  установочную плоскость с учетом 
позишюииого допуска;

v — позиционный допуск рвеположеимя части выводя, пригодной для монтажа 
в направлении его длины;

w — позиционный допуск расположения части вывода, пригодной для монтажа 
в направлении его ширины;

hi. пи. к — коэффициенты кратности;
/Г— угол скоса д м  механического клкги,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Т а б л и ц а  12
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Продолжение weftт. 12

Ь\хпсннос
ахинлченне

размера
Не менее Неким. Не белее Номер

лри*ечА!*1а

V — — +
W — — ♦
У — —
г — — ♦

— — ♦ э
*£ — — ♦ 3
Р — — ♦
в - ♦ — ♦
У - - + 4

П р и м е ч а н и я :
1. Значение размера а скобках определяют расчетным путем.
2. Значение размера приводится только для исполнения I.
3. Значение размера приводится только для исполнений 2 и 3.
4. Значение размера приводится только для исполнения 5.
5. Значение размера рекомендуется контролировать при помощи калибра.

Т а б л и ц а  13
Нанесение размеров па габаритных чертежах диодов

Буквенное
обояичеше

(шиера
Не мгнсс Помни. Нс более Номер

применит*

Л — — + i
+ — ♦

л г + — + 1

И - + -

bF ♦ — ♦
bs — — ♦
е ♦ — ♦ I
D ♦ — ♦ I
F. + — 4 1

0 - + -

И + — + 2
По + — + 1
Ч> ♦ — ♦ 1
h — — +
У — — + 1

П р и м е ч а н и я :
1. Значения рохчеров приводятся только для исполнения 2.
2. Значение размера приводится только для исполнения У.
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Т а б л и ц а  14

Наиссснис размеров на габаритных чертежах транзисторов

Г>укоошос
сбашмеыке

размеров
He мене* Нонки Не б ак е Номер

примечания

Л l+l — ♦ 1

A l ♦ —

Л 2 + — +

га - + -

Ь р ♦ — ♦

Ьр1 +■ — + 2

ь $ — — +

Ьб — - + 2

е ♦ — +

D + — -♦

К ♦ - ♦

0 - ♦ -

0 - ♦ - 3

0 - + -

Пр. + — ♦

L a — — ♦ 4

h ♦ - ♦

h — — +

Q l ♦ — — 4

V — — ♦
W — — +

У — — + 2
0 • - - +

П р и м е ч а н и я :
1. Значение размера в скобках получается расчетным путем.
2. Значения размеров приводятся только для 2-го и 3-т  исполнений.
3. Значение размера приводится только для исполнения 2.
4. Значения размеров привалятся толь».о для исполнений J н 2,
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Т а б л и ц а  15

Нанесение размеров на габаритных чертежах транзисторов в корпусах 
с теплоотводом

Б ути м о*  
е&омачеине 

размероо
И* м ет е Начин. Не более

Номер
примечают

А W - + 1

Н - + - 2

Ьр + — +

b p i + - +

— — ♦ 2

b's — — ♦ 3

ь « — — ♦

с + — +

D + — +

Е ♦ — +

0 - + -

Н е + — +

и — — (+1 I ;  2

1 * — ♦

b + — + 2

Ь — — +

— - +

«1 — — + 2

UJ — — + 2
W — — +

У — — + 2

Z — — + 3

П р и м е ч а н и е :
1. Значения размеров в скобках получаются расчетным путем.
2. Значения размеров приводятся только для исполнения 2.
3. Значения размеров приводятся только для исполнения I.
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